Samtec Generate® 고속 0.80mm 피치 엣지 카드 소켓, 즉시 배송 가능

미국 인디애나주 뉴올버니: Samtec의 Generate® 0.80mm 피치(간격) 엣지 카드 소켓(HSEC8 시리즈)은 신호 무결성 성능을 최적화한 Edge Rate® 접점을 적용한 것이 특징이다. Samtec Reserve 프로그램에 포함된 이 고성능 엣지 카드 소켓은 대량 주문 시 익일 배송이 가능하며, 삼텍의 무료 샘플 프로그램에도 포함되어 있다. 해당 제품은 컴퓨터 및 주변기기, 통신, 데이터 통신, 산업 장비, 의료, 테스트 및 측정, 계측, 군수 및 항공우주 등 다양한 애플리케이션과 산업 분야에서 사용된다.

삼텍의 Generate® 0.80mm 피치 엣지 카드 소켓은 고속 신호 전송과 높은 반복 결합이 요구되는 애플리케이션을 위해 삼텍 고유의 Edge Rate® 접점 시스템을 적용했다. Edge Rate® 접점 표면은 밀링 가공을 통해 매끄럽게 처리돼, 절단면에 접촉하는 일반적인 프레스 가공(stamped) 접점 대비 보다 매끄러운 결합 면을 제공한다. 이를 통해 접점의 마모를 줄이고 내구성과 반복 결합 수명(cycle life)을 높이는 동시에, 삽입·분리력을 낮춰 분리 시 지퍼 방식 언메이팅(unmating)도 지원한다. Generate® 0.80mm 피치 엣지 카드 소켓은 2피스 커넥터 시스템 대비 여러 장점을 제공한다. 엣지 카드 커넥터는 모듈형 설계에 특히 적합해 설계자가 인쇄회로기판(PCB)을 교체하는 방식으로 시스템을 손쉽게 업그레이드하거나 구성 변경을 할 수 있다. 또한 Generate® 0.80mm 피치 엣지 카드 소켓은 카드가 높은 삽입·탈거 반복 횟수를 요구하는 경우에도 결합 및 분리(mating/unmating)를 보다 수월하게 수행하도록 설계됐다. 마이크로 엣지 카드 소켓은 접점 구조 특성상 고속 신호 전송에 유리하며, 커넥터를 하나 덜 사용하는 구조로 인해 신호 경로(signal path)가 더 짧아지는 효과도 제공한다.


Generate® 0.80mm 피치 엣지 카드 소켓 HSEC8 시리즈는 수직형(vertical), 라이트 앵글(right angle), 엣지 마운트(edge mount) 등 세 가지 방향 옵션으로 제공된다. 카드 고정력을 강화하고 케이블 어셈블리와의 결합을 지원하기 위해 사이드 래치(side latch) 를 선택 사양으로 적용할 수 있으며, 기판 상에서의 기계적 강도를 높이기 위한 보드 락(board lock) 및 웰드 탭(weld tab) 옵션도 제공된다. 해당 제품은 0.062인치 또는 0.093인치 두께의 카드와 결합하도록 설계됐으며, 전원/신호 복합 설계를 포함해 다양한 구성 옵션을 지원한다.

Generate® 0.80mm 피치 엣지 카드 소켓은 삼텍이 제공하는 엣지 카드 소켓 스트립(Edge Card Socket Strips) 제품군의 일환이다. 이 제품군에는 0.50mm, 0.635mm, 0.80mm, 1.00mm, 1.27mm, 2.00mm 등 다양한 피치의 제품이 포함된다. 제공되는 장착 방식으로는 수직형(표면실장), 라이트 앵글(right angle), 엣지 마운트(edge mount), 패스스루(pass-through) 등이 있다. 주요 설계 옵션으로는 신호/전원 조합, 프레스핏 테일(press-fit tails), 견고한 용접 탭, 락 및 래치(locks & latches), PCI Express® 인터커넥트등이 있다.
Generate® 0.80mm 피치 엣지 카드 소켓은 현재 Samtec.com 및 Samtec의 글로벌 유통 파트너를 통해 주문할 수 있다.

